






























专利名称(译) 超声波换能器元件芯片，探头，电子仪器和超声波诊断装置

公开(公告)号 US20170136497A1 公开(公告)日 2017-05-18

申请号 US15/417799 申请日 2017-01-27

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 NAKAMURA TOMOAKI
TSURUNO JIRO
KIYOSE KANECHIKA

发明人 NAKAMURA, TOMOAKI
TSURUNO, JIRO
KIYOSE, KANECHIKA

IPC分类号 B06B1/06 A61B8/00 H01L41/053

CPC分类号 B06B1/0629 H01L41/053 A61B8/4494 A61B8/4427 A61B8/4488 B06B1/0622

优先权 2012038402 2012-02-24 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声换能器元件芯片包括基板，多个超声换能器元件和板状构件。基板
包括分隔壁部分，该分隔壁部分限定以阵列图案布置的多个开口。隔壁
部分的壁厚小于隔壁部分的壁高。每个超声换能器元件设置在每个开口
中。板状构件固定在基板的与基板的表面相对的表面上，在基板的表面
上设置有超声波换能器元件。在沿着基板的厚度方向看的平面图中，板
状构件覆盖至少一个开口。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/caa5d682-d9fc-4fa3-aeaf-c0177dde8473
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